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证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2025-082

甘肃上峰水泥股份有限公司

关于参股公司首次公开发行股票并在创业板上市申请

获深交所受理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司通过全资

子公司宁波上融物流有限公司（以下简称“宁波上融”）为出资主体分别与专业机

构合资成立的私募股权投资基金——上海芯濮然创业投资合伙企业（有限合伙）

（以下简称“上海芯濮然”）、苏州晶璞创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简

称“苏州晶璞”）及苏州工业园区储芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称

“苏州储芯”）投资的粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“粤芯半导体”）

首次公开发行股票并在创业板上市申请于 2025年 12月 19 日获深圳证券交易所

受理。

《招股说明书（申报稿）》显示：粤芯半导体是一家致力于为境内外芯片设

计企业提供 12 英寸晶圆代工服务和特色工艺解决方案的集成电路制造企业。以

特色工艺晶圆代工为核心商业模式，服务芯片设计公司和终端客户，主要客户涵

盖境内外多家一流半导体行业设计公司。粤芯半导体具备集成电路、功率器件等

产品的工艺研发与制造能力，产品应用领域覆盖消费电子、工业控制、汽车电子

和人工智能等，是广东省自主培养且首家进入量产的 12英寸晶圆制造企业，为

国家集成电路产业战略布局提供重要的产能支撑。截至 2025年 6月 30日，粤芯

半导体已取得授权专利（含境外专利）681项，其中发明专利 312项。

截至本公告日，宁波上融作为有限合伙人合计出资 23,383 万元，分别持有

上海芯濮然 38.46%（出资 20,000万元）、苏州晶璞 13.08%（出资 2,800万元）、

苏州储芯 3.27%（出资 583万元）的投资份额；上海芯濮然、苏州晶璞、苏州储
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芯分别持有粤芯半导体公司 3.52%、0.91%、0.70%的股权；经合并统计计算，公

司间接持有本次公开发行上市前粤芯半导体的股权比例约为 1.4957%。

粤芯半导体本次公开发行股票并在创业板上市尚需取得深圳证券交易所审

核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决定，能否获得前述批准或核准、

最终获得前述批准或核准时间、是否实施以及实施具体时间等事宜均存在不确定

性，公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行

信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2025年 12月 21日


